[bookmark: _GoBack]家电集成电路应用解决方案创新大赛参赛申请表
填表日期：______年____月____日
1、 参赛单位基本信息
	项目
	填写内容

	单位全称
	

	统一社会信用代码
	

	单位性质
	□ 企业 □ 高校 □ 科研院所 □ 其他：________

	注册地址
	
	
	

	通讯地址
	
	
	

	法定代表人
	
	项目负责人
	

	联系电话
	
	电子邮箱
	

	其他参赛人员
信息
	姓名：                职务/职称：                            

	
	姓名：                职务/职称：                            

	
	姓名：                职务/职称：                            

	联合参赛单位
（不超过三家）
	1.                                                           

	
	2.                                                           

	
	3.                                                           



2、 参赛方案信息
	项目
	填写内容

	方案名称
	

	应用领域
	□ 冰箱 □ 空调 □ 洗衣机  □ 扫地机器人 □ 吸油烟机 □蒸烤箱 
□ 热水器 □ 智能家居 □ 其他：_______________

	方案核心创新点
（简要说明方案核心功能、应用场景、创新点及核心价值500字以内）
	

	主导芯片
品牌及用量
	MCU：                                                      
IPM：                                                       
IGBT：                                                      

	国产芯片使用占比
	_______%（按芯片数量核算）

	方案实际
应用效果
（500字以内）
	


三、提交附件材料清单（请在□内打√）
□ 报名表（加盖公章）
□ 解决方案说明书（包括方案背景、技术架构、核心创新点、国产芯片使用清单及占比说明、 硬件设计图纸、软件算法流程图、整机集成方案、性能优化策略等）
□ 企业营业执照复印件
□ 芯片供应商合作证明
□ 国产芯片证明材料（接受芯片原厂出具的声明或合作证明）
□ 测试报告（如有）
□ 专利证书（如有）
□ 产品认证证书（如有）
□ 其他：________________________
四、参赛承诺与声明
1、本单位承诺参赛方案为自主设计、自主知识产权，无侵权、抄袭、涉密等问题，承担全部法律责任。
2、方案主导芯片为 100% 全国产，国产芯片使用占比不低于 50%，所提交材料真实、准确、有效。
3、同意组委会对方案进行评审、测试、宣传推广及行业对接等相关工作。
4、初赛入围后按要求提供样品、技术文档并配合测试与评审。




                           参赛单位：       （加盖公章）              
                           法定代表人/授权代表人签字：                
      日期：                                                    

